
2018年新春内見会のご案内
日程　 2018年（平成30年）　　１月11日（木）　12日（金）

　
時間 両日ともに10時 ～ 17時　（入場料：無料）

会場 天満橋ＯＭＭビル1階　グラン 101.102 セルカム大阪本社

出展メーカー
Formech真空転写機 / NESCHENラミネーター / Massivit 3Dｻﾝﾌﾟﾙなどを多数出品予定！
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 株式会社日本HP

イー・エフ・アイ株式会社 株式会社ハマジ

エプソン販売株式会社 バンドーエラストマー株式会社

株式会社OKIデータ・インフォテック 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 株式会社プラタ

コーニット・デジタル 株式会社ミマキエンジニアリング

コムネット株式会社 武藤工業株式会社

シーズベース株式会社 リンテックサインシステム株式会社

スリーエムジャパン株式会社 ローランド・ディー・ジー株式会社

株式会社テクノプロモーション

敬称略 50音順

・大型3Dプリンタ　Massivit1800 / 3Dスキャナ Artec Eva等のご紹介　
両日　11:00～

・ソフトサイネージのご紹介
両日　13:00～

・ファブリックテンションシステムの動向と選び方
両日　14:30～

ご来場予定をＦＡＸにて、ご連絡いただければ幸いです。（ＦＡＸ06-6943-7468）

貴社名

お名前

ご住所

電話番号

FAX番号

講師　セルカム株式会社　安藤

講師　イー・エフ・アイ株式会社　多田様

講師　有限会社パンズ　犬飼様

セルカム株式会社　〒540-6591大阪市中央区大手前1-7-31OMMﾋﾞﾙ1F　TEL 06-6942-4436　FAX 06-6943-7468

日本初上陸、サイン＆ディスプレイ業界向けに開発された大型３Dプリンター及び３Dスキャナーをご紹介。
当日、Massivit実機見学会を15：30から予定しております。会場までは弊社にて送迎いたします。

午前参加　　/　　午後参加 午前参加　　/　　午後参加

▲展示会場へのｱｸｾｽ　（OMM 1階　ｸﾞﾗﾝﾎｰﾙ）

Efi FabriVUを発表したEfiによるヨーロッパ・アメリカなどソフトサイネージ先進国のトレンドなどをご紹介！

1月11日 1月12日

日本でも最近良く見られるようになってきたファブリックサイン。海外事例も含めて、採用のメリット、使い方、な
どをご紹介させて頂きます。


